Ha3us npeamMerta: MOHGJ’II/I AHaJIM3C TCPMUYKHU U MEXaHUYKU MHAYKOBAaHUX ITpoLeca y MaTepI/IjaJ'II/IMa

HacraBauk wim Hactaaunm: Oenop Ckyban

Craryc npeameTa: u300pHU

Bbpoj ECIIB: 15

YciaoB: Hema

wb npeamera
VYBolheme cTyneHaTa y 001acT HCTIMTHBAKHa TEPMUIKHX M MEXaHUIKHIX CBOjCTaBa MaTepHjaia U METO/a aHaJI3e TOOUjeHIX
pesynrara.

Hcxon mpeamera
HaxoH ozicityniiaHor 1 Hay4eHOT cajipkaja mpeMeTa CTyJeHT Tpeba 1a Ma pa3BHjeHe:
- Ommre cnocoOHOCTH:
— Ocnoco6speHocT 3a npaheme CTpyyHe IuTeparype.
— CnocobOHocT peanuzaliyje IojeIMHIX TEXHUNYKHUX pelieha.
- [IpeameTHo-cienuduyIHe CrI0COOGHOCTH:
- Tlo3HaBame U cIeMUPUIHOCTH MT0jeINHUX BPCTa MaTepHjalia y KOHICH30BAaHOM CTamby.
- Ocmoco0peHOCT 32 N3BOhemhe caMOCTaTHIX Meperha U eKCIIepIMEHaTa y IAJbY KapaKTepH3alyje MaTeprjana.
- OcmocobspeHOCT 32 CaMOCTANIHY aHATTN3y eKCIIEPUMEHTATHO TOOHjeHHX pe3yaTaTta HaMeHy.

Canp:kaj npeamera

Teopujcka nacmasa

Amnanuza pesynrara IPUMEHOM HEKUX CaBPEMEHHX MoJeia y o0pajay eKCIeprMMEeHTaIHKUX Mojaraka: 3a TpaHcdopmanuje y
4yBpcTOoj (hasu, moceOHO TpaHchopMaljy OMeKIaBamka aMOppHUX MaTepujaia U Kpuctanusanuje — MojHuxas, Jlacorka,
Kucunnep, Oxe-bener, Matycuta-Caka, O3aBa-Uen, ['ao-Banr, kao u uzokonBep3none meroae — Kucunnep-Akaxupa —
Cynoce, ®nun-Bon-O3aBa, Crapunk, @puaman, Oprera, BXP u Bjasoskun. Takole je mpeasuljena ananmsza pesynrara
Mepema MUKpOTBpaohie y3 kopuihieme pasHux Mozena koju y3uMajy y 003up MCE edekat: moaen Mejepa, Xejc-Kennanos
MOJIeI, MOJIeN elacTHUHO-IuIacTuuHe nedopmanuje, [ICP moxen, moaudukosanu [ICP monen. XKunaBocT jgoma.

Ipakmuuna nacmasa
CTyaujcKy HCTPaKUBAYKH Paj] U U3pajia U MPe3eHTallja CEMUHAPCKOT paja.
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Bpoj gyacoBa akTMBHE HacTaBe ‘ Teopwujcka HacTaBa: 5 HUP: 5

MeTtoae usBolema HacTaBe
[IpenaBama (5 yacoBa), U3pajia CEMUHAPCKOT paja (2 yaca), HAyYHOUCTpaKUBAUKH paj (3 yaca).

Ouena 3Hama (MakcumMaaHu 0poj moena 100)
[IpesenTanuja cemunapckor paga (30 moena), yemenu ucnut (70 moeHa).




